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第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ 
 

 2020 年 10 月９日及び 2020 年 10 月 20 日開催の日本ビルファンド投資法人（以下、「本投資法人」

といいます。）役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し（オーバーアロットメ

ントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新投資口発行に関し、割当先よ

り発行予定口数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 
 

記 

 

(1) 発 行 新 投 資 口 数  11,500 口 

  （発行予定投資口数 11,500 口） 

(2) 払込金額（発行価額）の総額  5,877,650,000 円 

  （１口当たり 511,100 円） 

(3) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2020 年 11 月５日（木） 

(4) 払 込 期 日 2020 年 11 月６日（金） 

(5) 割 当 先           野村證券株式会社  
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＜ご 参 考＞ 

１．今回の第三者割当による新投資口発行は、2020 年 10 月９日及び 2020 年 10 月 20 日開催

の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し（オーバーア

ロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。 

当該第三者割当の内容等については 2020 年 10 月９日付の「新投資口発行及び投資口売

出しに関するお知らせ」及び 2020 年 10 月 20 日付の「新投資口発行及び投資口売出しに

係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。 

２．今回の第三者割当による発行済投資口の総口数の推移 

現 在 の 発 行 済 投 資 口 の 総 口 数 1,641,000 口  

今 回 の 増 加 投 資 口 数 11,500 口  

第三者割当後の発行済投資口の総口数 1,652,500 口  

３．今回の第三者割当による調達資金の使途 

今回の第三者割当による手取金（5,877,650,000 円）については、公募による新投資口

発行における手取金（117,041,900,000 円）と併せて、2020 年 10 月９日付で公表した

『国内不動産の取得及び貸借の開始に関するお知らせ（「新宿三井ビルディング」及び

「グラントウキョウサウスタワー」の取得）』に記載の本投資法人が取得を予定してい

る特定資産の取得資金に充当します。 

以  上 

 

 


